Priloha €. 4a — Technicka specifikace
Gravimetricky pristroj na stanoveni prostupnosti vodnich par

Pouziti pristroje:
Gravimetricky pfistroj na stanoveni prostupnosti vodnich par foliemi a deskovym materidlem

Obecné pozadavky pro pristroj:
Jedna se 0 laboratorni pfistroj pro méfeni difusniho odporu na vzorcich stavebnich materiala,
folii a membran.

Pozadavky na technické provedeni:

Tloustka méfeného vzorku min. od 10 um do 50 mm

Meéteni dle ISO 2528, EN ISO 12572, EN 1931, DIN 52615, BS 3177, ASTM E96

Piistroj musi byt fizen a ovladan z ptipojeného PC pomoci SW

Ovladaci notebook, CPU minimalni pozadovany vykon PassMark min. 4000 bodid, RAM
8 GB, hard disk 500 GB, DVD, USB, ethernet RJ45 a WiFi, klavesnice a mys, béZny operacni
systém

Nameétené hodnoty musi byt dokumentovany SW v grafické formé g/(d x m2) soucasné
s odpovidajicim atmosférickym tlakem v piipojeném PC

Citlivost méteni hmotnosti 0,1 mg

Rozsah méfeni alespon do 400 g

Moznost méfeni 6 vzorkt s plochou az 50 cm2 na jeden vzorek

Integrovana regulace teploty alespon do 40°C, ptesnost regulace teploty alespon + 2°C,
Moznost pfichlazovani alespoil o 3 °C pod teplotu okoli

Integrovana regulace vlhkosti v rozsahu alespon 10 - 90 % r.H. s piesnosti +/-1,5 % r.H.
Integrovana regulace rychlosti proudéni vzduchu nad vzorkem v rozsahu alespoii 0,2 - 4,0 m/s
Ptistroj musi mit vlastni ¢idlo pro méfeni atmosférického tlaku

Soucasti dodavky zatizeni pro uzavirani méticich nadobek.

MozZnost uzavirani alesponi 3 vzorkil souc¢asné

PrisluSenstvi — popis a technické provedeni:
Soucasti dodavky sada alesponi 20 mé&ficich nadobek pro testy dle EN 1931, v¢etné tésnici
hmoty

Chranéna tepla deska

Pouziti pristroje:
Zkusebni zafizeni ur€ené pro méteni tepelné vodivosti metodou chranéné teplé desky.

Obecné pozadavky pro pristroj:
Jedna se o zatfizeni urCené pro laboratorni méteni tepelné vodivosti metodou chranéné topné
desky dle ISO 8302, ASTM C177, EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939 a EN 674

Pozadavky na technické provedeni:
ZkuSebni komora s elektrickym pohonem naklédpéni mezi vodorovnou a svislou rovinou.
Indikace tihlu naklopeni na displeji



Rozsah naklopeni alespon 0-90°.
Teplota topné desky alespon do 60 °C
Plocha mérné ¢asti topné desky alespon 500x500 mm
Celkova plocha teplé desky min. 800 x 800 mm
Minimalni teplota chladici desky alespon - 10°C
Plocha chladici desky alespont 800 x 800 mm
Systém méteni teploty v alespon 2 trovnich po 5 termoclancich
Minimalni rozsah méfeni 0,005 - 1,5 W/m-K
Zatizeni musi byt vhodné pro testovani velkych vzorkad o rozmérech az 800 x 800 mm a
tloust’ce alespoii 280 mm
Soucasti dodavky piistroje je alesponi jedna chladici jednotka S moznosti pfipojeni a
temperace externich systému
e Chladici jednotky musi umoziiovat pracovat s hotlavymi kapalinami L. tfidy
e Maximalni objem kapaliny v 1azni bude 5,0 litrG, minimaln¢ 3 litry. Moznost
chlazeni alespon do - 10°C
e Chladici vykon pti 0°C alespoii 0,5 kW
e Jednotka musi sou¢asné umoziovat ohiev kapaliny alespont do 100°C

Celé zkusebni zafizeni musi umoznovat volbu mezi manualnim nebo automatickym postupem
méteni. Pii automatickém méfeni je pozadovana moZznost nastaveni alesponl 15 definovanych
méficich bodu.

ZkuSebni zafizeni musi umoznovat nastaveni zkuSebnich parametrti a archivaci vysledkl
v externim PC.

Externi notebook CPU minimdalni poZzadovany vykon PassMark min. 4000 bodi, RAM 8 GB,
HDD 500 GB, display 15 palct alfanumericka klavesnice, 3x USB 3.0, ehternet RJ-45, wifi



